
Resumen

La presente invención se refiere a un método para generar una secuencia de planos de corte para 
cortar una secuencia  de piezas de vidrio en una secuencia  de láminas de vidrio, estando dichas 𝑃 𝐹
piezas de vidrio destinadas a ser apiladas de acuerdo con los requisitos de orden y/o posicionamiento 
en uno o más soportes . Dicho método comprende los siguientes pasos:𝐶𝑘
a. la recuperación de información en relación con la ubicación y la naturaleza de las fallas en 
cada una de las láminas de vidrio de la secuencia ;𝐹
b. la definición de un criterio de optimización ;𝜎
c. la generación, implementada por computadora, de una o más secuencias  de los planos 𝑆𝑖
de corte  para las láminas de vidrio de acuerdo con la ubicación de las fallas en cada una de las 𝑃𝐷𝑖𝑗
láminas de vidrio y mientras se cumplen los requisitos de orden y/o posicionamiento de las piezas 
de vidrio para cada soporte ;𝐶𝑘
d. la selección, implementada por computadora, de una de las secuencias  de los planos de 𝑆𝑖
corte  de acuerdo con el criterio de optimización .𝑃𝐷𝑖𝑗 𝜎
La invención también se refiere a un dispositivo para generar una secuencia de planos de corte para 
implementar dicho método.


